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摘要(译)

一种切割装置，包括切割单元，用于形成从基板的端部延伸预定距离的
预划线;激光切割器，用于通过将激光束照射到基板上并使膨胀基板收缩
从而切割基板来使基板膨胀。激光切割机可以包括用于使基板热膨胀的
激光器和用于通过冷却热膨胀基板来收缩基板的冷却单元。
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